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Intro

Par le pass  :é
4 prototypes 1x1 m2 test s dans le SDHCALRPC en 2012 (DAQ commune)é

Aujourd'hui
R&D CALICE Calorim trie MPGD é

 → nouvel ASU 50x50 cm2

R&D RD51 Micromegas r sistifsé
 → petits prototypes avec diff rents motifs r sistifsé é

Le groupe
IT  lectronique/m canique/informatique = 0.7 ETPé é
Physiciens : Yannis (0.2) et Max (0.2) = 0.4 ETP

Les ressources
En 2016 : 4 kEUR (R&D CALICE) et 4 kEUR (R&D RD51)

 → conf rence VCI   Vienne (f vrier 2016)é à é
 → missions (CERN, workshops)
 → fabrication de 2 ASU 50x50 cm2 (dont 1 avec Bulk)
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R&D CALICE

Calorim tre MPGD de 50x05 cmè 2, nombre de couche  volutifé
Fuites lat rale n gligeables (hadrons) + lecture analogique (electrons)é é

 → Nouvel ASU
Nombre de chips MICROROC suffisant pour 25 couches
Objectif : caract risation compl te au CERN/PSé è
Collaboration : Saclay/Demokritos (Micromegas)

& Weizmann, Coimbra, Aveiro (GEM)

Variable width
N = 100
pions

Width = 50 cm
Variable N 
electrons

Width = 50 cm
Variable N 

pions
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R&D CALICE

Test de la 3eme production de 324 chips effectu e (livr e en 2015)é é
Tests r alis s   l'X chez Omega (Nathalie, Cyril, Max et stagiaire é é à Alexis Rossi)
+ reliquats des productions ant rieures : é au total ~ 700 chips utilisables

PROD#3 MICROROC : 324 chips
Test e   Omega (juillet 2016)é à

PROD#3 93 % sans d faut,é
97 % avec une voie morte.
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R&D CALICE

Dessin d'un nouvel ASU
Matrice circulaire de pads (~25 % de couches en plus !)
+ InterDIF int gr eé é    l'ASU (moins de connecteurs !)à
Production imminente de 2 ASU (budget 2016)
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R&D CALICE

Analyse de donn es en coursé
Profils de gerbes dans un SDHCALMicromegas virtuel (TB2012)
R ponse et r solution d'un miniECALMicromegas aux  lectrons (TB2015)é é é

MiniECAL 6 plans Micromegas (TB 2015)
 → Comparaison data/MC, pr sent    la conf. é é à

MPGD (Octobre 2015), proceedings  lectroniquesé
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R&D Micromegas résistif

Optimisation du r sistifé
Suppression des  tincelles tout en conservant la proportionalit  et la tenue en fluxé é
R sistif  tudi  : damier r sistif associ    une r sistance enterr eé é é é é à é é
In fine : utilisation du r sistif optimis  sur les ASU 50x50   la place des diodesé é à

R sultats 2015é
Suppression des  tincelles OKé
Proportionalit  jusqu'  des flux de rayons X de MHz/mmé à 2 !!!
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R&D Micromegas résistif

Etudes 2016
R sistivit  (ou RC) seuil pour la suppression des  tincelles (TB2015)é é é
Hypoth se : RC seuil d pend des caract ristiques temporelles des avalanchesè é é

 → mesure du RC des prototypes (proc dure OK)é

Mesure du RC : r ponse d tecteur   une irradiation soudaineé é à
Talk session d tecteur gazeux, Vienne 2016é

Proto. 
Non-R

Proto. 
résistif
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R&D Micromegas résistif

Etudes 2016
R sistivit  (ou RC) seuil pour la suppression des  tincelles (TB2015)é é é
Hypoth se : RC seuil d pend des caract ristiques temporelles des avalanchesè é é

 → mesure du RC des prototypes (proc dure OK)é
 → mod lisation de l' vacuation des charges (en cours)é é
 → mod lisation du d veloppement des  tincelles (en cours)é é é

Mod lisation de la diffusion de chargeé
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Prospectives 2017

Fin 2016 : 2 ASU cabl s (moiti  LAPP, moiti  Weizmann)é é é
Validation design (tests  lectroniques) + equippement 1 Bulk r sistif et 1 GEM.é é

D but 2017 : 4 nouveaux ASU (LAPP/WZ)é
Fin 2017 : test des 6 couches sur faisceaux au PS.

Missions CALICE (conf rence, CERNworkshop+TB,  collaboration meetings) :é
7.2 kEUR

Equppement CALICE : 2 nouveaux ASU avec anodes r sistives et Bulké
7.5 kEUR x 2 = 15 kEUR

Total CALICE = 22.5 kEUR

Equppement R&D g n riques: petits prototypes de diff rents motifs/r sistivit sé é é é é
5 kEUR
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